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2026 年度 計測分科会 温度・熱研究会 プログラム 
 
会場：山梨県立図書館 交流ルーム 102（＋Microsoft Teams） 

 
 
12 月 3 日（木）【13:30～16:45】 
1. 開会                                          13:30－13:35 

温度・熱研究会の活動について 
   （国研）産業技術総合研究所   小倉 秀樹 

2. 参加者自己紹介                                13:35－13:50 
全参加者 

3. 【招待講演】高熱伝導セラミックスの熱特性およびそのメタライズ基板の放熱特性評価 
                              13:50－14:50 

（国研）産業技術総合研究所 中部センター      平尾 喜代司 
 

＜休憩＞  
4. 話題提供 
 ４.１ HFM 法における標準試料と異なる物性材料の熱伝導率推定          15:00－15:20 

東京都産業技術研究センター   倉持 幸佑 
４.２ 室温から中温域における熱電材料の開発                  15:20－15:50 

東京都産業技術研究センター   並木 宏允 
４.３ 高温用熱電対素線材料のゼーベック係数評価システムの特性評価       15:50－16:10 

（国研）産業技術総合研究所   小野 稜平 
４.４ 第 2 回比熱容量測定ラウンドロビンテスト進捗報告             16:10－16:30 

（国研）産業技術総合研究所   阿部 陽香 
5. 全体討議・情報交換                             16:30－16:40 

全参加者 
6. 連絡事項・閉会                               16:40－16:45 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

交流会（17:30－19:30）：リストランテ バローロ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


